
 万用型叠层机

SWU- 系列

 

 
 

适合最高技术要求的HTCC和LTCC产品应用

全球领先元器件制造商的选择

·万用型手动或自动叠片机，用于LTCC，HTCC或者 其它类似元器件产品生产 

·适合带载带和不带载带的膜片叠层

·在保护纸上叠层，用真空固定膜片

  ·可以从顶部或者底部开始堆叠巴块



每层的堆叠压力和时间，堆叠顺序都可通过触摸屏
界面完全编程。由CCD视觉系统控制的两个高分辨率
相机检测对准标记。在堆叠之前，x，y和θ对齐台
将单个薄片对准到适当的位置。
全自动版本的机器可以自动从料盒或托盘吸取膜片，并
将它们放在对位工作台上对位后再堆叠。机器启动快，

操作简单，高对准精度，占地面积小和众多可选项使
SWU系列机器成为真正的万用型叠层机

基本特点:

SWU系列叠层机专为LTCC，HTCC和其他需要最大灵活
性的需求而设计的。在这个机器上，可以堆叠不带
载带或带有载带的生瓷片。 如果使用带载带膜片，
则可以在开始叠层之前或叠层之后自动分离载带。
A系列型号机器是完全可编程的，可以堆叠任何类型
的 巴块。 堆叠过程在加热的真空台上进行。 多孔
透气纸用于保护真空台免受污染。
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技术规格

载板数量 1 控制 PLC + PC对位

叠压压力 达 420 kN (可选 200kN 或 700kN) 对位相机数量 2 (可选 4)

叠压温度 达 80°C (176°F) 选配 滚胶, 条码

标准循环时间 15 sec. (取决于压的时间)  电源 10 kW

如何选型:*

*
选配及其它需求需要单独区分开

SWU-xxxx

SWU 型

膜片尺寸: 6, 8 英寸

叠层机

                        

                         

上料方式: M -手动
A - 从料盒中自动上料

压力: L - 低至 200 kN
H - 高达 420 kN

V - 真空压
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